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Vodivé pasta bez anorganického pojivi

(57) Vodivé pasta bez anorganického pojiva
je pripravena z prédSkového palddia, stiibra
a organického pojiva. Velikost &&stic Pd a
Ag musf{ byt menSi neZ 100 um. Céstice nesmi
vytvdfet aglomerdty a agregéty. Minim&ln{
ryzost préSkovych kovi 99 §. Vzdjemny hmot-
nostni pomér Pd a Ag.urduje vlastnosti vypé-
lené vrstvy. Organické pojivo, spalitelné
-beze zbytku, umoZfiuje nani¥et vodivou vrst-
vu sitotiskem a vytvafet geometricky defi-
nované vodivé plochy s reprodukovatelnymi
vlastnostmi. Rozsah vypalovacich teplot vo-
divé pasty je 700 “C a3 1 400 ‘cC.
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Vodivé pasta umoZhuje vytvdfeni vodivych ploch nebo vodivych sit{ na nevodivé pod-
loZce pfi vyrob& elektronickych soudéstek nebo za¥fzeni sftotiskovou technologii.

Zndmé vodivé pasty na bdzi paladia a stfibra, pouZivané pfi vyrob& tlustovrstvovych
hybridnich integrovangch obvodi, maji vzhledem ke svému slo¥en{ omezeny rozsah pouZiti.
Podle obsahu pfim&si a anorganickych pojiv dochizi PELi vypalu nad 900 “C k degradaci
elektrickych a mechanickych vlastnost{ nanesenych vrstev.

Vodivé pasta bez anorganického pojiva obsahuje pouze préskové palddium, préZkové
stfibro a organické pojivo. Minimdlni ryzost kovovych préski musi byt 99 %. Velikost &&s-
tic prédSkovych kovii musi byt men$i ne% 100 pm. Cdstice préSkovych kovid nesmi vytvaTfet ag-
regéty ani aglomerdty a musi byt snadno rozdruZitelné v organickém pojivu. Organické po-
jivo musi byt spalitelné beze zbytkii. Vhodnym organickym pojivem miZe byt roztok ethyl-
celuldzy v terpineolu, roztok ethylceluldzy v butylacetdtu nebo v butylcarbltolacetétu.
Smés praSkd Pd, Ag a organického pojiva vytvari pastu, se kterou lze sitotlskem nan&Set
pfesné geometrické obrazce o definované tloudfce. Vzdjemny hmotnostni pom&r palddia a
stfibra urfuje vlastnosti vypdlené vrstvy, hmotnostni obsah organického pojiva urduje
tlouStku vypdlené vrstvy (viz p¥iklady sloZeni).

o

VyS8{ Gfinek vyndlezu spodivd v moZnosti vytvdfeni vodivych ploch a sit{ s pfesnd
definovanymi vlastnostmi v oblasti vypalovacich teplot 700 “C aZ 1 400 °C, tedy v oblasti
teplot, kde b&%Zné vodivé pasty nelze jiZ pou3it.

PrdSkové kovy Pd a Ag s velikosti &4stic men3i ne¥ 100 pm se smfchaji s organickym
nosifem na pastu. P¥i homogenizaci préSkovych kovi s organickym nosiem nesmi dochézet
k vytvafeni agregdtl a aglomerdtd. Vzdjemny hmotnostn{ pomdr prdZkovéhoe Pd a préikového
Ag uréuje plo3ny odpor vypilené vrstvy. Se zvySujicim se obsahem Pd se zvySuje ploing od-
por. Se zvySujicim se obsahem Ag plo3ny odpor kles&. Obsah organického pojiva urduje
tloustku vypdlené vrstvy. PFi pouZitf 8 % roztoku ethylceluldzy v terpineolu o obsahem
15 hmot. d{l1d v pastd je dosahovéna tloustka vypdlené vrstvy 15 um.

Pifklady sloZeni pasty:

a) 75 hmot. d{I1t prédZkové P4
10 hmot. dfl4 préZkové Ag
15 hmot. dil4 8 % roztok ethylceluldzy v terpineolu
plo3ny odpor vypdlené vrstvy: 0,016 ohm/mm? :
tlouStka vypdlené vrstvy: 15 pm

b} 40 hmot. 4{fld pridskové P4
45 bmot. dill pridSkové Ag
15 hmot. dfld 8 % roztok ethylceluldzy v terpineolu
ploSny odpor vypilené vrstvy: 0,12 ohm/mm?2 -
tlou$tka vypdlené vrstvy: 15 pm

c) 20 hmot. dfll préSkové Pd
65 hmot. dfl% préSkové Ag
15 hmot. dflk 8 % roztok ethylceluldzy v terpineolu
ploSny odpor vypdlené vrstvy: 0,03 ohm/mm?
tloustka vypdlené vrstvy: 15 pm

Pfedm&t vyndlezu je moZno vyuZit k vytvaFend vodivych a kontaktnfch ploch na podloZ-
kdch odolnych vypalovacim teplotdm 700 a% 1 400 "C. Vodivou pastou podle vyndlezu lze vy-
tvafet vodivé a kontaktni plochy, vodivé mezivrstvy hybridnfch obvodl, snimacich &idel,
elektrody keramickych kondenzdtord a podobn&.
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Vodivd pasta bez anorganického pojiva na bdzi préskd kovh Pd, A
Gyznaéujici se tim, Ze se skl&dd z praSkt Pd a Ag o velikosti &
a obsahuje 20 a% 90 hmot. 4f1ld paléddia,
organického pojiva.

g a organického pojiva,
dstic menSfich ne¥ 100 jm
10 aZ 80 hmot. df{1& st¥fbra a 10 a3 60 hmot. diln
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